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证券代码：688216                                        证券简称：气派科技
气派科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                         编号：2026009

	投资者关系活动类别

	(特定对象调研        (分析师会议

□媒体采访            □业绩说明会

□新闻发布会          □路演活动

(现场参观


□其他（电话会议）

	参与单位名称及人员姓名
	SECF基金 崔乾林
建隆资本 彭志敏、王子涵、潘心羽
东北证券 张俊
前海恒昇基金 杨成坤
瀚鑫基本 梁纯杰
赞道私募 吴长江
屹通投资 罗美玲
银河证券 吴少兰

	时间
	2026年9月16日 15:00-16:00

	地点
	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书 文正国
证券法务总监 冉茂春

	投资者关系活动主要内容介绍

	1、 公司介绍基本情况
略

二、问答环节
1、从公开的信息来看，封测行业属于寡头垄断格局，市场高度集中在头部企业，请问公司的发展路径是继续做大规模还是向小而精发展？
答：封测行业的市场头部企业虽然体量较大，但封测行业的市场足够大，且持续增长，在国产替代的背景下，国内封测企业正在不断的向海外业务扩展，因此，国内封测行业的市场将持续增长。公司未来将守住传统封装的优势，有序的发展规模，在先进封装方面根据市场、客户需求情况从某个细分产品方面突破，如公司现有的FC产品已经批量出货；同时，在有合适的先进封装标的，公司可以通过并购等手段补上公司先进封装的空缺，最终将公司打造成具有自身特色的中等规模的封测企业。
2、从公司披露的数据来看，2026年第二季度毛利率已接近15%，请问公司毛利率修复主要是产品结构调整还是产能利用率的提升，这是一次性提升，还是能够长期维持？
答：在2022年前，公司一直能够保持着较高的毛利率，自2022年开始连续亏损几年，毛利基本为负，主要是公司2021年大规模扩产后就遇到行业景气度大幅下滑，经历行业极致内卷后，导致近几年公司的毛利率较低。在经过公司近几年的产品结构调整和内部管理的提升，在去年下半年逐步将毛利率恢复为正。今年上半年，随着订单充足，产能利用率的提升，因材料成本涨价而调价，公司毛利率已恢复至15%左右，未来，在规模效应的影响下，公司毛利率会继续修复。
3、目前公司产能利用率情况如何？
答：公司现在产能利用率已超过90%，现有产能基本接近满产。
4、公司目前仍在扩产，固定资产会继续增加，那么新增固定资产的折旧对公司的利润是否有较大的影响？
答：公司目前已基本满产，在手订单充足，个别产品的交期已排到几个月后，公司扩产一直在陆续进行，固定资产增加会导致折旧增加，但公司只要能保持较高的产能利用率，那么新增固定资产的折旧在规模效应下对利润的影响很小。
5、原材料涨价的传导机制对公司的压力是否很大，后续如果原材料价格继续上涨，公司的调价周期是否会缩短？
答：原材料从去年已经开始大涨，但公司一直没有跟客户调价，去年的亏损有一部分原因就是原材料涨价导致，到年底时，公司逐步开始跟客户商洽调价事宜，上半年基本完成调价工作。价格传导机制的快慢跟行业景气度有关，公司已建立原材料上涨的传导调价机制，后续如果原材料大幅上涨，公司将加快与客户商洽调价。
6、请问公司先进封装的边界在哪里，公司现在的主流先进封装的方向上，技术储备和量产能力处于哪个阶段？
答：先进封装的主流技术FC（倒装芯片技术）公司已经量产并批量出货，MEMS封装技术也已大批量供货，LGA封装已立项研发。由于先进封装的资本投入巨大，后期公司将根据客户的需求，在先进封装的细分产品上进行突破，逐步补上先进封装。
7、公司本次定增新增了5.14亿只的年产能，这个产能的主要目标客户大概会是哪些？
答：本次定增的产品在公司现有的客户已经覆盖了，本次募投项目是公司高附加值产品的延伸，属于现有客户的需求，当然公司也在积极导入新的客户。
8、公司前五大客户营收占比31%左右，公司是否有对单一终端客户依赖的情况？
答：公司合作的客户400余家，长期合作客户100余家，前五大客户收入占总营收30%左右，很少有客户的终端客户是唯一的，公司不存在对单一终端客户依赖。
9、公司境外业务占比较小，公司有计划发展境外业务吗？
答：公司有一部分境外业务，主要为中国台湾客户，公司划分境外和境内业务主要是根据客户的注册地和交货地点划分，会有一部分境外客户通过其境内公司下单而计算在境内业务的情况。当然，境外业务的增长也是公司未来增长的重要拓展方向，后续公司将加大境外客户的拓展，首先从晶圆测试业务方面进行突破。
10、公司2025年亏损，现金分红是不分红，同时推进了1.1个亿的定增扩产，资本回报率向行业合理水平回归的路径是怎么样的？目前的资产负债率相对较高，定增扩产后带来的收入增长是否能够覆盖新增折旧和利息的增长，后续是否有其他资本配置方案？
答：从2022年至2025年，公司一直亏损，导致公司现金流紧张，同时，公司银行融资有一定程度的受限。公司实控人为了解决公司现金流的问题，通过协议转让了5%的股份，并将所得的资金给上市公司，后来，为降低公司资产负债率和现金流问题，今年2月份，公司实控人通过定增给公司融资了1.59亿元；另外，本次定增1.1亿元，可以改善一点公司资产负债率；今年，公司业绩有较好的反转，银行融资会有较好的改善，能进一步减少公司的融资成本。目前，从销售端、客户端看来，行业景气度能够维持较长一段时间，公司能够保持较好的产能利用率，扩产后带来的收入增长是完全能够覆盖新增折旧和财务费用。
11、公司上市以来，股价表现不太好，公司是否有采取回购股份等积极措施的管理措施？
答：公司在2022-2023年做了一次回购股份，目前，行业景气度较好，公司首先会将资金用于生产经营，将好的经营成果呈现出来。
12、公司在人才引进和留任方面会采取新一轮的股权激励吗?
答：公司在2023年做了一次股权激励和员工持股计划，今年是最后一个考核期，从目前来看，这次考核期的目标能够完全实现。股权激励是科技企业激励员工的一个重要且有效的手段，公司未来肯定会根据实际情况择期再次开展。
13、请问公司现在在手订单有多少？
答：公司所处行业是以客户的晶圆运送到公司且有确切的订单数量为准，目前，公司在手订单可维持公司40天左右的生产，可预期的订单超过3个月，从客户端来看，至少明年上半年没有明显下降趋势。
14、请问公司未来两三年有哪些布局？
答：首先，我们在IC封测领域稳步发展，结合客户需求，以FC（倒装芯片技术）为基础，根据客户的需求逐步向先进封装突破；其次，将功率器件封测的规模持续做大，作为公司第二增长曲线；最后，稳步发展晶圆测试业务，为公司业绩增长锦上添花。


	
	无

	日期
	2026年9月16日
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